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	教育背景

	哥伦比亚大学
电气工程 硕士在读
	纽约，美国
2025.09-2026.12

	· 核心课程：高级逻辑设计、嵌入式系统、高级数字电子电路、MOS 晶体管。

	华盛顿大学
电气与计算机工程 本科
	西雅图，美国
2021.09-2025.06

	· 核心课程：数字设计、数字电路与系统、器件与电路 I、电路理论、信号、系统与数据。
· 学业表现：GPA 3.68/4.00，六个学期入选院长嘉许名单（Dean’s List）。

	实习经历

	VisionX, LLC
硬件工程实习生
	圣何塞，美国
2024.07-2024.09

	· 工作内容：基于 OpenNCC 平台、Intel Movidius Myriad X VPU 与 OpenVINO 开发 AI 视觉应用，参与实时人体骨架追踪、手势识别及车牌检测识别；独立开发基于 YOLOv3/v4 的车辆盲区检测流程，识别周边车辆与行人，并基于 Lucas–Kanade 光流估计帧间运动、补偿相机抖动，实现视频防抖，基于嵌入式环境进行实际的验证，处理过程中遇到的控制问题。

	项目经历

	全差分开关电容放大器设计（流水线 ADC 残差级）
课程项目（ELEN E6312）
	纽约，美国
2026.05-2026.08

	· 项目背景：面向 1.5 bit/级流水线 ADC 残差级的采样保持与放大需求，设计 4 MHz 采样率、9 bit 精度的全差分开关电容两倍增益放大器，需在单个时钟相位内完成高精度建立并兼顾功耗。
· 项目实现：基于 TSMC 180 nm CMOS 工艺设计全差分开关电容放大链路，包含两级 Miller 补偿 OTA、开关电容共模反馈网络、MOS 传输门开关与 800 fF 采样电容；推导电荷域传输函数，完成噪声预算与开关电阻上限等系统级指标推导，采用非重叠时钟与底板采样抑制电荷注入；基于 Cadence Spectre 完成 OTA 交流特性与完整放大器瞬态验证。
· [bookmark: _GoBack]项目成果：OTA 实现 90.86 dB 直流增益、47.86 MHz 单位增益带宽与 80.32° 相位裕度，闭环增益误差远低于 LSB 要求；整路功耗约 450 µW（1.8 V 电源），FOM 达 0.220 pJ/转换步。

	1024 点 FFT 处理器 ASIC 设计
哥伦比亚大学课程项目
	2026.01-2026.05

	· 项目背景：面向高速定点 FFT 运算需求，设计 1024 点 FFT 处理器 ASIC，要求在高时钟频率下兼顾计算精度、有效吞吐与物理可实现性。
· 项目实现：基于 SystemVerilog 完成 radix-2 DIT 架构与 Q1.15 定点数据通路设计，实现可复用蝶形运算单元、512 项旋转因子 ROM 及双组 1024×32 bit SRAM；完成 RTL、综合后与布线后网表三级验证，对照 NumPy 参考模型 RMS 归一化误差约 1.16%；使用 Design Compiler/PrimeTime 与 Innovus 完成综合、SRAM 集成、布局、时钟树、布线及寄生参数提取。
· 项目成果：采用 TSMC 65 nm 工艺，在 100 MHz 约束下时钟建立/保持裕量 5.48/0.19 ns，有效吞吐率 3.70 MS/s，输出 GDSII、SPEF 与 SDF 文件。

	Idaho Trail FPGA 嵌入式游戏系统
哥伦比亚大学课程项目
	2026.01-2026.05

	· 项目背景：基于 FPGA 设计嵌入式游戏系统，要求在有限硬件资源下实现视频输出、交互输入与游戏逻辑的稳定协同。
· 项目实现：基于 DE1-SoC 平台与 Quartus Prime，使用 SystemVerilog 与 C 负责 640×480 VGA 显示控制器设计，支持文字、图像、动画及模式切换，实现 8 KB 文本缓存与双 64 KB RGB332 帧缓存的双缓冲图形更新；通过 Avalon-MM 接口与设备驱动连接 FPGA 与 Linux，集成 USB 键盘与游戏逻辑，调试显示时序、缓存寻址与同步。
· 项目成果：系统 FMax 达 99.19 MHz，满足 50 MHz 系统时钟要求，完成显示、输入与游戏逻辑的稳定协同运行。

	64 抽头 16 位 FIR 滤波器 ASIC 设计
哥伦比亚大学课程项目
	2025.08-2026.01

	· 项目背景：面向低功耗数字信号滤波需求，设计 64 抽头 16 位 FIR 滤波器 ASIC，要求在 100 MHz 核心时钟下处理 10 kS/s 输入并控制面积与功耗。
· 项目实现：基于 SystemVerilog 实现顺序乘累加架构与 Q1.15 输入/系数、Q7.9 输出数据通路，加入对称舍入、饱和及 FSM 控制；实现多级触发器同步与边沿检测，完成 RTL/门级仿真、综合及静态时序分析。
· 项目成果：采用 IBM 130 nm 工艺，关键路径 9.61 ns，单元面积 0.00216 mm²，功耗 3.4 mW，各项指标满足设计约束。

	个人信息

	· 专业技能：熟悉数字 IC 设计全流程（RTL/门级仿真、综合、静态时序分析、布局布线），掌握 SystemVerilog、Verilog、Python、C/C++、MATLAB；熟练使用 Design Compiler、PrimeTime、Innovus、Quartus Prime；具备 Embedded Linux、Avalon-MM、DE1-SoC 嵌入式开发经验；熟悉 OpenVINO 与 YOLOv3/v4 视觉模型应用。
· 英语水平：中文母语，英语熟练，具备全英文教学环境下的学习与英文技术文档阅读能力。



